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Boitier, notamment boitier destiné a contenir un circuit imprimé ou similaire et
procédé pour I'obtention de celui-ci
La présente invention concerne un boitier, notamment un boitier destiné a
contenir un circuit imprimé (appelé aussi en anglais Printed Circuit Board ou PCB) ou

similaire, et un procédé pour I'obtention de celui-ci.

Il est connu, notamment dans le domaine de I'électronique, d'utiliser un boftier
a lintérieur duquel se trouvent des composants électroniques placés sur un circuit
imprimé. Ce boftier comporte un couvercle qui peut étre constitué éventuellement par le
circuit imprimé. Le couvercle est vissé sur le boitier de maniére a venir fermer celui-ci de
maniére réversible. Souvent, les vis utilisées sont des vis générant elles-mémes leur
taraudage lors du vissage, telles que des vis autotaraudeuses ou autoformeuses. Lors de

“leur vissage, des copeaux sont produits et ceux-ci tombent a l'intérieur du boitier, la vis

étant introduite depuis I'extérieur de celui-ci. Les copeaux ainsi réalisés tombent parfois
sur le circuit imprimé. lls peuvent alors créer enire les pattes des composants
électroniques se trouvant sur le circuit imprimé, ou entre deux pistes de ce circuit, un
court-circuit. Ainsi un copeau peut rendre un dispositif électronique inutilisable.

Les composants étant maintenant implantés sur les circuits imprimés de plus
en plus prés les uns des autres, les problémes de courts-circuits créés par des copeaux
sont de plus en plus fréquents et deviennent donc de moins en moins admissibles. La
présente invention a alors pour but de fournir un boftier qui, par sa conception, empéche
un copeau d'atteindre le circuit imprimé destiné a prendre place a l'intérieur de celui-ci.
De préférence, le boitier proposé ne présente pas de surcoit sensible par rapport a un
boitier de I'art antérieur.

A cet effet, elle propose un boitier, notamment boftier destiné a contenir des
composants électroniques ou similaires, comportant un appui présentant un alésage pour
recevoir une vis de fixation.

Selon l'invention, ce boitier comporte en outre, face a l'alésage pour recevoir
la vis, un réceptacle s'étendant a l'intérieur du bottier.

De cette maniére, les copeaux formés lors du premier vissage de la vis dans
son alésage sont collectés dans le réceptacle et ne peuvent pas venir polluer les
composants électroniques a l'intérieur du boitier.

De préférence, le réceptacle s'étend depuis I'appui présentant l'alésage et
forme avec cet appui, a I'exception de la zone ou se trouve l'alésage, un espace fermé.
Une fois la vis en place, les copeaux sont ainsi parfaitement enfermés et ne peuvent
donc créer de courts-circuits au niveau des composants.

Le réceptacle est par exemple obtenu par emboutissage. |l présente, dans
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une forme de réalisation préférentielle, une forme générale tubulaire, de section circulaire
et fermée a son extrémité opposée a l'alésage.

L'appui issu du boitier présentant l'alésage peut se présenter sous la forme
d'une languette repliée par rapport & une paroi du boitier. Alors, avantageusement, le
réceptacle est porté par une patte repliée sur la languette.

La présente invention concerne également un flan de tole découpé et
embouti, caractérisé en ce qu'il présente :

- une languette sensiblement rectangulaire, rattachée par un premier c6té, sur
sensiblement toute sa longueur, au reste du flan de tole,

- un alésage réalisé dans la languette,

- une patte reliée a la languette par un c6té voisin du premier c6té, et

- un réceptacle obtenu par un emboutissage réalisé au niveau de la patte.

Un tel flan de t6le permet de réaliser un boitier selon I'invention & partir d'une
seule piece de métal. Pour faciliter la réalisation du boitier, et notamment ie pliage de la
patte, une découpe sensiblement rectangulaire est avantageusement prévue entre la
patte et la Janguette de maniére a former une charniere.

La présente invention propose également un procédé de réalisation d'un
boitier, dans lequel un flan de t6le est découpé puis plié, caractérisé en ce qu'il comporte
les étapes suivantes :

- réalisation d'un flan de tole tel que décrit ci-dessus,

- pliage a plat de la patie sur la languette, et

- pliage a angle droit de la languette par rapport au flan de t6le,

les deux dernieres étapes pouvant étre réalisées selon un ordre indifférent.

Des détails et avantages de la présente invention ressortiront mieux de la
description qui suit, faite en référence au dessin schématique annexé sur lequel :

La figure 1 est une vue partielle d'un boitier selon l'invention au niveau d'une
vis de fixation,

La figure 2 est une vue en coupe selon la ligne de coupe II-1l de la figure 4,

La figure 3 est une vue de face des éléments représentés sur la figure 1,

La figure 4 est une vue selon la ligne de coupe IV-IV de la figure 3,

La figure 5 est une vue de dessus de la découpe d'un flan de tole pour obtenir
la partie représentée sur la figure 1, et

La figure 6 est une vue en coupe selon une ligne de coupe VI-VI de la figure

La figure 1 montre, vue de dessous, la fixation d'un couvercle 2 sur un boitier
4. Le couvercle 2 peut &tre un couvercle en t6le, ou en toute autre matiére, ou bien il peut
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également s'agir d'un circuit imprimé. Les composants fixés sur ce circuit imprimé se
trouvent alors orientés vers l'intérieur du boitier lorsque ce circuit imprimé est fixé sur le
bottier 4. Sur les figures 2 & 4, on remarque une vis 6 pour le maintien du couvercle 2 sur
le boitier 4. Il s'agit ici de préférence d'une vis autoformeuse qui permet une exceliente
fixation sans I'utilisation d'un écrou.

Sur les figures 1 & 4 du dessin, on voit une partie d'une paroi latérale 8 du
boitier 4. Le couvercle 2 est positionné perpendiculairement a cette paroi latérale 8. Pour
permettre la fixation du couvercle 2, la paroi latérale 8 comporte une languette 10 d'une
seule piece avec la paroi latéraie 8 et repliée par rapport & cette paroi a angle droit vers
l'intérieur du boitier. Dans cette languette 10 est réalisé un alésage 12 pour recevoir la vis
autoformeuse 6. On prévoit, de maniére connue, que cet alésage est de diamétre
moindre que le diamétre de la tige de la vis 6. Ainsi, de maniére connue, la vis 6 vient,
lorsqu'elle est vissée dans l'alésage 12, déformer la languette 10 autour de l'alésage 12
de maniére a former un taraudage dans la languette 10. .

La languette 10 porte un réceptacle 14. Celui-ci est de forme sensiblement
cylindrique circulaire et est tubulaire. |l s'étend perpendiculairement au plan de la
languette 10 (elle-méme paraliéle au couvercle 2). Le réceptacle 14 repose sur la
languette 10. 1l est ouvert du c6té de cette languetie 10 et est fermé a son extrémité
opposée. La paroi de fond 16, c'est a dire celle se trouvant a I'opposé de la languette 10,
est par exemple de forme hémisphérique. Le bord du réceptacle, du cdté de la languette
10, vient entourer l'alésage 12 réalisé dans cette languetie 10. Le réceptacle 14 crée
ainsi un espace fermé qui a pour seule ouverture l'alésage 12 et qui est entiérement
fermé lorsqu'une vis 6 se trouve dans cet alésage.

Le réceptacle 14 est formé sur une patte 18 ne formant qu'une seule piece
avec la languette 10. Cette patte 18 est repliée a 180° par rapport 2 la languette 10. La
patte 18 est reliée a la languette 10 par deux fines bandes de métal formant une
charniere 20. Le réceptacle 14 et sa paroi de fond 16 sont par exemple obtenus par
emboutissage de la patte 18.

La languette 10 et le réceptacle 14 peuvent avantageusement ne former
qu‘une seule piéce avec la paroi 8 du baoitier 4. Par découpe, emboutissage et pliage on
obtient la languette 10 pour la fixation de la vis 6 et le réceptacle 14 servant de piége a
copeaux pour les copeaux produit lors du premier vissage de la vis 6 autoformeuse dans
son alésage 12. La figure 5 montre aprés découpe et avant pliage le détail d'une tdle
utilisée pour réaliser le boitier 4 représenté sur les figures 1 a 4. On reconnait sur cette
figure 5 la paroi 8, la languette 10 dans laquelle est réalisé I'alésage 12, la patte 18
portant le réceptacle 14 et reliée & la languette 10 par la charniére 20. La languette 10 est
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rattachée a la paroi 8. La patte 18 est quant a elle rattachée a la paroi 8 uniquement par
l'intermédiaire de la languette 10 et de la charniére 20. Pour réaliser cette derniére, e flan
de tble utilisé pour réaliser le boftier 4 présente une découpe rectangulaire 22 séparant la
languette 10 de la patte 18. L'emboutissage formant le réceptacle 14 peut étre réalisé
immédiatement avant la découpe de Ia tole. Cette opération se fait sur une méme presse
avec un outil adapté. Une fois la découpe réalisée, deux pliages sont réalisés
successivement. La patte 18 est repliée de 180° autour d'une premier axe de pliage 24
puis I'ensemble formé par la patte 18 et la languetie 10 est plié de 90° autour d'un
second axe de pliage 26 pour étre rabattu vers l'intérieur du boitier 4. On réalise ainsi,
guasiment sans surco(t par rapport a un botftier classique qui comporte une languette
mais pas de patie munie d'un réceptacle, un piége a copeaux qui garantit qu'aucun
copeau issu du vissage de la vis 6 dans l'alesage 12 ne vient polluer les composants
électroniques se trouvant a l'intérieur du boitier 4. On peut ainsi éviter tout probléme de
courts-circuits entre les pattes des composants ou les pistes du circuit imprimé. Ceci se
réalise sans rajouter de nouvelles piéces et quasiment sans surco(t par rapport aux
bottiers de I'art antérieur.

La présente invention ne se limite pas a la forme de réalisation préférentielle
décrite ci-dessus a titre d'exemple non limitatif. Elle concerne également toutes les
variantes de réalisation a la portée de I'nomme du métier dans le cadre des
revendications ci-aprés.

Ainsi par exemple, la languette 10 et la patte 18 ne sont pas nécessairement
placées sur un bord de la paroi latérale 8, mais peuvent étre obtenues a tout endroit de
celle-ci, en formant une découpe de ladite paroi 8 sur la périphérie de l'ensemble
languette 10 et patte 18, & I'exception du coté de la languette 10 correspondant au
second axe de pliage 26.

De plus, la forme du réceptacle peut étre différenie de celle décrite. Le
procédé d'obtention peut lui aussi étre différent. On peut en effet prévoir un réceptacle
constitué d'une piece distincte du boitier. Par exemple dans le cas d'un botftier pour la
réalisation duquel des opérations de soudure sont nécessaires, on peut prévoir de venir
souder une piece au niveau d'un alésage destiné a recevoir une vis autoformeuse de
maniére a former le piége a copeaux.
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REVENDICATIONS
1. Boitier (4), notamment boftier (4) destiné a contenir des composants
électroniques ou similaires, comportant un appui (1) présentant un alésage (12) pour
recevoir une vis de fixation (6), caractérisé en ce qu'il comporte en outre, face & l'alésage
(12) pour recevoir la vis (6), un réceptacle (14) s'étendant a l'intérieur du boitier.
2. Boitier selon la revendication 1, caractérisé en ce que le réceptacle (14)
s'étend depuis l'appui (1) présentant l'alésage (12) et forme avec cet appui (1), a
I'exception de la zone ouU se trouve l'alésage (12), un espace fermé.
3. Boitier selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le
réceptacle (14) est obtenu par emboutissage.
4, Boitier selon l'une des revendications 1 & 3, caractérisé en ce que le
réceptacle (14) présente une forme générale tubulaire, de section circulaire et fermée a
son extrémité opposée a l'alésage (12).
5. Bottier selon l'une des revendications 1 a 4, caractérisé en ce que l'appui (1)
présentant l'alésage (12) se présente sous la forme d'une languette (10) repliée par
rapport & une paroi (8) du boitier.
6. Boftier selon la revendication 5, caractérisé en ce que le réceptacle (14) est
porté par une patte (18) repliée sur la languette (10).
7. Flan de téle découpé et embouti, caractérisé en ce qu'il présente :
-une languette (10) sensiblement rectangulaire, rattachée par un premier coté, sur
sensiblement toute sa longueur, au reste du flan de tdle,
- un alésage (12) réalisé dans la languette (10),
- une patte (18) reliée a la languette (10) par un c6té voisin du premier coté, et
- un réceptacle (14) obtenu par un emboutissage réalisé au niveau de la patte (18).
8. Flan de tble selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il présente une
découpe (22) sensiblement rectangulaire réalisée entre la patte (18) et la languette (10)
de maniére & former une charniére (20).
9. Procédé de réalisation d'un boftier 4, dans lequel un flan de téle est découpé
puis plié, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- réalisation d'un flan de t6le selon l'une des revendications 7 ou 8,
- pliage a plat de la patte (18) sur la languette (10), et
- pliage a angle droit de la languette (10) par rapport au flan de tole,
les deux derniéres étapes pouvant étre réalisées selon un ordre indifférent.
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